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Metallabscheidung auf Textilien

RESEARCH @ Smart
STUDIO @ Technical
Embroidery

Oberflachenmodifikation durch stromlose Verkupferung

Kuper-Abscheidung auf
Viskose Gewebe

Nasschemische Technik
Textiler Charakter bleibt
erhalten
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Verfahrensprinzip:

1) Herstellung von Silberkeimen (Nanoskalige Partikel durch Reduktion)
2) Stromlose Abscheidung von Metallschichten auf den Ag-Keimen
2H;C(OH); + 20H — 2HCOOH + H; - 2H.0 + 2e
(R" = R" + Zg)

Beispiel flr eine Reaktionslésung

~ . Alkalischer Kupfer-Weinsaure Komplex
[Cule]*" % = Cu™ + 6L P P

l e Aldehyde als Reduktionsmittel

Cu®

'.IMH + EE' - Mu]‘ Seite 3
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Metallabscheidung auf Textilien

Oberflachenmodifikation durch stromlose Verkupferung

Kupferabscheidung
Auf PES-Gewebe
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Anwendungen:

« Kontaktierung von
Leiterbahnen in Textilien
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Flexible Sitzheizung — Automotive/e-Mobilitat
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Ni-Abscheidung auf
Viskose Gewebe
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Weitere Anwendungsmaoglichkeiten:

Aufbau dickerer Schichten durch galvanische Metallabscheidung

Drucken von Leiterbahnen
Flexible Dehnungssensoren

Kupfer als antimikrobieller Werkstoff

Danke fur lhre Aufmerksamkeit!
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